B Estacion de Soldado / Desoldado por Infrarrojos
GROUP

GHINA Para Componentes SMD Y BGA.

Mod. T-862++

Caracteristicas:

1- De tecnologia infrarroja
generada por lampara, el calor se
distribuye de manera Ooptica (3
lentes segun necesidad) vy
uniforme, evitando el deterioro
de componentes adyacentes al
area de trabajo. Evitando el
“choque térmico” ocurrido en
sistemas de aire caliente.

2- Muy féacil de usar.

3- Tamafo de componentes:
entre 15 — 40 Mm., sin necesidad
de herramientas adicionales para
la operacion de soldado /
desoldado.

4-Especialmente indicada para
componentes micro-BGA, “ideal
telefonia celular™

5- Lamparas de larga duracion,
econdémicas y faciles de reemplazar.

Lente (D=38 Mm.)
Lente (D=48 Mm.)

Especificaciones técnicas: Accesorios incluidos:
Voltaje y Frecuencia AC 220V/50Hz Estacion Base 1
Potencia 800 W Guia PCB 1
Rapgo de Temperatura 100° C — 350° C Interlock 1
(Lampara) Soldador Lapiz 1
Area del Precalentador 120 x 120 Mm. b —
Potencia del Precalentador 650 W Soporte soldador Lapiz 1
lengolde Temperatura 60° C — 200° C Manual de Uso 1
(Perca -)d Filtro (Protector ocular) 1
Tamaiio de comp. —
soportados 15 — 40mm Lente (D=28 Mm.) 1
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